
本データシートは日本語翻訳であり、相違及び誤りのある可能性があります。 設計の際は英語版データシートを参照してください。

価格、納期、発注情報についてはMaxim Direct (0120-551056)にお問い合わせいただくか、Maximのウェブサイト 
(japan.maximintegrated.com)をご覧ください。

概要 _______________________________
MAX6361～MAX6364は、マイクロプロセッサ(µP)機器内
の電源監視及びバッテリ制御機能に必要な部品の複雑さ
と数を低減する監視回路です。別々のICやディスク
リート部品に比べてシステムの信頼性及び精度を著しく
改善します。機能としては、µPリセット、バックアップ
バッテリ切換え及び電源故障警告等が挙げられます。
MAX6361～MAX6364は、最低+1.2Vの電源で動作し
ます。出荷時設定のリセットスレッショルド電圧は
2.32V～4.63 Vです(「型番」を参照)。これらの素子は
マニュアルリセット入力(MAX6361)、ウォッチドッグ
タイマ入力(MAX6362)、バッテリオン出力(MAX6363)
及び補助可変リセット入力(MAX6364)を提供します。
さらに、各タイプについて、アクティブロープッシュ/
プルリセット、アクティブローオープンドレインリセット
及びアクティブハイオープンドレインリセットの3つの
リセット出力バージョンが提供されています(データシート
の最後に記載されている「選択ガイド」を参照して下さい)。

アプリケーション_____________________

特長 _______________________________
♦ 低動作電源電圧：+1.2V(VCC又はVBATT)
♦ +5.0V、+3.3V、+3.0V及び

+2.5V電源電圧の高精度監視
♦ ディバウンストマニュアルリセット入力(MAX6361)
♦ ウォッチドッグタイマのタイムアウト期間

(MAX6362)：1.6s
♦ バッテリオン出力インジケータ(MAX6363)
♦ 補助ユーザ可変RESET IN(MAX6364)
♦ 3つの出力構造を提供

プッシュ/プルRREESSEETT、オープンドレインRREESSEETT、
オープンドレインRESET

♦ RESET/RREESSEETTの有効性を最低1.2Vまで保証
(VCC又はVBATT)

♦ 電源トランジェント耐性
♦ リセットタイムアウト期間：150ms(min)
♦ 小型パッケージ：6ピンSOT23

SOT23、低電力µP監視回路
バッテリバックアップ付

19-1615; Rev 2; 7/00

型番 _______________________________

ピン配置____________________________

注：リセットシュレッショルド電圧によって型番を選択して
下さい。下記の表から、必要なシュレッショルド電圧に対応する
SUFFIXを選択し、それを追加して型番を完成させて下さい。
SOTパッケージの出荷は最低注文数量が2,500個となっており
ます。GND

VCCMR

1 6 BATT

5 OUT

RESET, RESET

MAX6361

TOP VIEW

2

3 4

SOT23-6

コンピュータ
コントローラ
インテリジェント装置
重要なµP/µC
電源監視

ファックス機器
工業用制御
POS機器
ポータブル/バッテリ駆動
機器

選択ガイドはデータシートの最後に記載されています。
標準動作回路はデータシートの最後に記載されています。

Pin Configurations continued at end of data sheet.

6 SOT23-6-40°C to +85°CMAX6364HUT_ _-T
6 SOT23-6-40°C to +85°CMAX6364PUT_ _-T
6 SOT23-6-40°C to +85°CMAX6364LUT_ _-T

6 SOT23-6-40°C to +85°C
6 SOT23-6-40°C to +85°CMAX6363HUT_ _-T

MAX6363PUT_ _-T

6 SOT23-6-40°C to +85°C

6 SOT23-6-40°C to +85°CMAX6363LUT_ _-T

6 SOT23-6
PIN-PACKAGETEMP. RANGE

-40°C to +85°C

MAX6361HUT_ _-T
6 SOT23-6-40°C to +85°CMAX6361PUT_ _-T

MAX6361LUT_ _-T
PART

6 SOT23-6-40°C to +85°CMAX6362HUT_ _-T
6 SOT23-6-40°C to +85°CMAX6362PUT_ _-T
6 SOT23-6-40°C to +85°CMAX6362LUT_ _-T

SUFFIX
MIN

46 4.50 4.63
MAXTYP

44 4.25 4.38
31 3.00 3.08

4.75
4.50
3.15

23 2.25

29 2.85 2.93

2.32
26 2.55 2.63

2.38

3.00
2.70

RESET THRESHOLD RANGES (V)

MAX6361–MAX6364 
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SOT23、低電力µP監視回路
バッテリバックアップ付
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

Terminal Voltages (with respect to GND)
VCC, BATT, OUT.......................................................-0.3V to +6V
RESET (open drain), RESET (open drain) ................-0.3V to +6V
BATT ON, RESET (push-pull), RESET IN,

WDI.......................................................-0.3V to (VOUT + 0.3V)
MR .............................................................-0.3V to (VCC + 0.3V)
Input Current

VCC Peak ............................................................................1A
VCC Continuous ............................................................250mA
BATT Peak ....................................................................250mA
BATT Continuous ............................................................40mA

GND ................................................................................75mA
Output Current

OUT................................Short-Circuit Protection for up to 10s
RESET, RESET, BATT ON ..............................................20mA

Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)
6-Pin SOT23 (derate 8.70mW/°C above +70°C) .........696mW

Operating Temperature Range ...........................-40°C to +85°C
Junction Temperature ......................................................+150°C
Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s) .................................+300°C

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

V0 5.5No load (Note 2)VCC,
VBATT

Operating Voltage Range, 
VCC or VBATT 

Supply Current
(Excluding IOUT) ICC

No load, VCC > VTH,
WDI = VCC or GND
(MAX6362)

VCC = 2.8V
VCC = 3.6V
VCC = 5.5V

10 30
11 35
15 50

µA

µA
1
3

TA = +25°C
TA = -40°C to +85°C

VBATT = 2.8V,
VCC = 0ISUPPLY

ISUPPLY in Battery-Backup
Mode (Excluding IOUT)

BATT Standby Current IBATT
5.5V > VCC >
(VBATT + 0.2V)

TA = +25°C
TA = -40°C to +85°C

-0.1 0.02
-1.0 0.02

µA

Ω
2.75
3.0
4.6

VCC = 4.75V, IOUT ≤ 150mA
VCC = 3.15V, IOUT ≤ 65mA
VCC = 2.38V, IOUT ≤ 25mA

RONVCC to OUT On-Resistance

VOUT in Battery-Backup Mode 

Battery-Switchover Threshold
(VCC - VBATT) 

Reset Threshold 

VCC Falling Reset Delay
Reset-Active Timeout Period tRP

VTH

VBATT = 4.5V, IOUT ≤ 20mA
VBATT = 3.0V, IOUT ≤ 10mA
VBATT = 2.25V, IOUT ≤ 5mA

VCC < VTH

MAX636_UT46

VCC falling at 10V/ms

VBATT - 0.2
VBATT - 0.15
VBATT - 0.15

20
-20

4.50 4.63 4.75
4.25 4.38 4.50
3.00 3.08 3.15
2.85 2.93 3.00
2.55 2.63 2.70
2.25 2.32 2.38

35
150 280 ms

µs

V

mV

V

Power-up
Power-down

MAX636_UT23
MAX636_UT26
MAX636_UT29
MAX636_UT31
MAX636_UT44

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VCC = +2.4V to +5.5V, VBATT = 3V, TA = -40°C to +85°C, reset not asserted. Typical values are at TA = +25°C, unless otherwise
noted.) (Note 1)
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SOT23、低電力µP監視回路
バッテリバックアップ付

Note 1: All devices are 100% production tested at TA = +25°C. Limits over temperature are guaranteed by design.
Note 2: VBATT can be 0 anytime or VCC can go down to 0 if VBATT is active (except at startup). 

PARAMETER SYMBOL MIN TYP MAX UNITSCONDITIONS

Output Voltage VOL 0.4 V

Output Short-Circuit Current
60 mA

ISINK = 3.2mA, VBATT = 2.1V
Sink current, VCC = 5V

RESET Output Voltage VOL 0.3 V

MR Input Voltage
0.7 ✕ VCC

V

Pull-Up Resistance 20 kΩ
Minimum Pulse Width 1 µs
Glitch Immunity 100 ns
MR to Reset Delay 120 ns

Reset not asserted

VCC = 3.3V
VCC = 3.3V

RESET Output Voltage
VOL

0.3

V

Reset asserted,
VBATT = 0

Input Threshold 1.185 1.235 1.285 V
RESET IN Leakage Current ±0.01 ±25 nA

1.5 µsOverdrive voltage = 50mV, RESET IN fallingRESET IN to Reset Delay

10 30 100 µASource current, VBATT ≥ 2V

VIH

VIL 0.3 ✕ VCC

VOH 0.8 ✕ VCC
Reset not asserted
(MAX636_L only) 

ISOURCE = 500µA,
VCC ≥ VTH(MAX)

0.4ISINK = 100µA,
VCC ≥ 1.2V

ISINK = 1.6mA,
VCC ≥ 2.1V

RESET, RESET Output Leakage
Current ILK 1 µAMAX636_P, MAX636_H only

ISINK = 1.6mA,
VCC ≥ VTH(MAX)

Minimum WDI Input Pulse Width tWDI 100 ns

Input Voltage
VIL 0.3 ✕ VCC

V

Watchdog Timeout Period tWD 1.00 1.60 2.25 s

MANUAL RESET (MAX6361 only)

BATT ON (MAX6363 only)

RESET IN (MAX6364 only)

WATCHDOG INPUT (MAX6362 only)

VIH 0.7 ✕ VCC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(VCC = +2.4V to +5.5V, VBATT = 3V, TA = -40°C to +85°C, reset not asserted. Typical values are at TA = +25°C, unless otherwise
noted.) (Note 1)
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SOT23、低電力µP監視回路
バッテリバックアップ付
標準動作特性 _______________________________________________________________
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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SOT23、低電力µP監視回路
バッテリバックアップ付
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標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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端子説明 ___________________________________________________________________

Backup-Battery Input. When VCC falls below the reset threshold, BATT switches to OUT if VBATT is 20mV
greater than VCC. When VCC rises 20mV above VBATT, VCC switches to OUT. The 40mV hysteresis
prevents repeated switching if VCC falls slowly.

BATT6

Supply Voltage, 0 to 5.5V. Reset is asserted when VCC drops below the reset threshold voltage (VTH).
Reset remains asserted until VCC rises above VTH and for at least 150ms after VCC rises above VTH.VCC4

Output. OUT sources from VCC when it is above the reset threshold (VTH), and from the greater of VCC or
BATT when VCC is below VTH.OUT5

GroundGND2

PIN

Active-Low Reset Output. RESET is continuously low when VCC is below the reset threshold (VTH), MR is
low, or RESET IN is low. It asserts in pulses when the internal watchdog times out. RESET remains low for
the reset timeout period (tRP) after VCC rises above the reset threshold, after the manual reset input goes
from low to high, after RESET IN goes high, or after the watchdog triggers a reset event. The MAX636_L
is an active-low push-pull output while the MAX636_P is an active-low open-drain output.

RESET

Active-High Reset Output. RESET is continuously high when VCC is below the reset threshold (VTH), MR is
low, or RESET IN is low. It asserts in pulses when the internal watchdog times out. RESET remains high
for the reset timeout period (tRP) after VCC rises above the reset threshold, after the manual reset input
goes from low to high, after RESET IN goes high, or after the watchdog triggers a reset event. The
MAX636_H is an active-high open-drain output.
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MAX6361 Manual-Reset Input. Maintaining logic low on MR asserts a reset. Reset output remains assert-
ed for at least 150ms (tRP) after MR transitions from low to high. Leave unconnected or connected to VCC
if not used.

MR

3

MAX6364 Reset Input. When RESET IN falls below 1.235V, reset is asserted. Reset output remains
asserted as long as RESET IN is low and for at least 150ms (tRP) after RESET IN goes high.

MAX6363 Battery-On Output. BATT ON goes high in battery backup mode.

MAX6362 Watchdog Input. If WDI remains high or low for longer than the watchdog timeout period (tWD), the
internal watchdog timer runs out and a reset pulse is triggered for the reset timeout period (tRP) (Figure 1). The
internal watchdog clears whenever reset asserts or whenever WDI sees a rising or falling edge. 

RESET IN

BATT ON

WDI

端子 名称 機 能

アクティブハイリセット出力。RESETはVCCがリセットスレッショルド(VTH)よりも低い間、あるいはMR又は
RESET INがローの時に継続的にハイに留まります。RESETは内蔵ウォッチドッグがタイムアウトとなった時、
パルスを発振します。RESET はVCCがリセットスレッショルドより高くなった後、マニュアルリセット入力が
ローからハイになった後、RESET IN がハイになった後、又はウォッチドッグがリセットを引き起こした後の
リセットタイムアウト期間(tRP)はハイに留まります。MAX636_Hはアクティブハイオープンドレイン出力です。

アクティブローリセット出力。RESETはVCCがリセットスレッショルド(VTH)よりも低い間、あるいはMR又は
RESET INがローの時に継続的にローに留まります。RESETは内蔵ウォッチドッグがタイムアウトとなった時、
パルスを発振します。RESET はVCCがリセットスレッショルドより高くなった後、マニュアルリセット入力が
ローからハイになった後、RESET IN がハイになった後、又はウォッチドッグがリセットを引き起こした後の
リセットタイムアウト期間(tRP)はローに留まります。MAX636_Lはアクティブロープッシュ/プル出力で、
MAX636_Pはアクティブローオープンドレイン出力です。

グランド
MAX6361のマニュアルリセット入力。MRをロジックローに保持するとリセットが発生します。リセット
出力は、MRがローからハイに遷移した後少なくとも150ms(tRP)の間、発生し続けます。使用しない場合は、
未接続にしておくか、あるいはVCCに接続して下さい。

MAX6362のウォッチドッグ入力。WDIがウォッチドッグタイムアウト期間(tWD)よりも長い間ハイ又はローに留まると、内蔵
ウォッチドッグタイマは時間切れとなり、リセットパルスがリセットタイムアウト期間(tRP)発振されます(図1)。内蔵ウォッチ
ドッグはリセットが発生した時、あるいはWDIがライジングエッジ又はフォーリングエッジを示した時にクリアされます。

MAX6363のバッテリオン出力。BATT ONはバッテリバックアップモードの時にハイになります。

MAX6364のリセット入力。RESET INが1.235Vよりも低くなると、リセットが発生します。リセット出力は、
RESET INがローの時及びRESET INがハイになった後も少なくとも150ms(tRP)の間、発生し続けます。

電源電圧(0～5.5V)。VCCがリセットスレッショルド電圧(VTH)よりも低く落ちると、リセットが発生します。リセット
はVCCがVTHよりも高くなるまで、そしてVCCがVTHより高くなった後も少なくとも150ms(tRP)の間、発生し続けます。

出力。OUTはVCCがリセットスレッショルド(VTH)よりも高い間はVCCをソースとします。VCCがVTHよりも低い
場合は、VCCとBATTのどちらか高い方をソースとします。
バックアップバッテリ入力。VCCがリセットスレッショルドよりも低く落ちた時にVBATTがVCCよりも20mV
高ければ、BATTがOUTにスイッチされます。VCCがVBATTよりも20mV高くなると、VCCがOUTにスイッチ
されます。この40mVのヒステリシスは、VCCがゆっくり低下した場合の反復スイッチングを防ぎます。

Maxim Integrated 5
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「標準動作回路」に、MAX6361～MAX6364ファミリの
標準的な接続を示します。OUTは静的ランダムアクセス
メモリ(SRAM)を駆動します。VCCがリセットスレッ
ショルドよりも高い時、OUTは内部でVCCに接続され、
VCCがリセットスレッショルドよりも低い時は、OUTは
VCCとVBATTのうちの高い方に接続されます。OUTは
VCCから最大150mAの電流を供給できます。VCCが
VBATTより高い時、BATT ON(MAX6363)出力がローに
なります。VCCがVBATTより低いと、内部MOSFETがバック
アップバッテリをOUTに接続します。MOSFETの
オン抵抗はバックアップバッテリ電圧の関数であり、

「標準動作特性」の「Battery to Out On−Resistance vs.
Temperature」のグラフに示されています。

バックアップバッテリ切換え
低電圧時又は停電時にRAMの内容を保存することが必要な
場合があります。BATTにバックアップバッテリが取り
付けられていると、MAX6361～MAX6364はVCCが
低下した時に自動的にRAMをバックアップ電源に切換え
ます。MAX6363は、バッテリバックアップモード
時にハイになるBATTON出力を持っています。これらの
素子がバッテリバックアップモードに切換えられるには、
次の2つの条件が満たされる必要があります。
1) VCCがリセットスレッショルドよりも低くなければ

なりません。
2) VCCがVBATTよりも低くなければなりません。
表1にバッテリバックアップモード中の入力及び出力の
状態がリストされています。電圧ソースがBATTだけで
ある場合、本素子はパワーアップしません。スタート
アップ時にOUTをパワーアップするのはVCCのみです。

マニュアルリセット入力(MAX6361のみ)
多くのµP使用製品は、オペレータ、試験技師又は外部
ロジック回路がリセットをかけられるようにマニュアル
リセット能力を必要とします。MAX6361の場合、MR
がロジックローになるとリセットが発生します。リセット
はMRがローの間及びMRがハイに戻ってから少なく
とも150ms(tRP)の間、発生し続けます。MRはVCCに内部
20kΩプルアップ抵抗を備えています。この入力はTTL/
CMOSロジックレベル又はオープンドレイン/コレクタ
出力によって駆動することができます。マニュアル
リセット機能を得るためには、MRとGNDの間にノーマリ
オープンのモメンタリスイッチを接続して下さい。外部
ディバンス回路は必要ありません。MRが長いケーブルで
駆動されていたり、素子がノイズの大きな環境で使用
されている場合、MRとGNDの間に0.1µFコンデンサを
接続することによってノイズ耐性を強化して下さい。

ウォッチドッグ入力(MAX6362のみ)
ウォッチドッグは入力WDIを通してµPの状態を監視し
ます。µPが待機状態になっている時、リセット出力は
パルスを発生します。ウォッチドッグ機能を使用する
ためには、WDIをバスライン又はµPのI/Oラインに接続
して下さい。ウォッチドッグタイムアウト期間(tWD)で
最低100nsパルス幅による状態の変化(ハイからローへ
又はローからハイへ)は、ウォッチドッグタイマをクリア
します。WDIがウォッチドッグタイムアウト期間よりも
長い間ハイ又はローに留まると、内蔵ウォッチドッグ
タイマは時間切れとなり、リセットパルスがリセット
タイムアウト期間(tRP)発生します。内蔵ウォッチドッグ
タイマはリセットが発生した時、あるいはWDIが
ウォッチドッグタイムアウト期間にライジングエッジ
又はフォーリングエッジを示した時にクリアされます。
WDIが延長期間ハイ又はローの状態に留まると、リセット
パルスが各ウォッチドッグタイムアウト期間(tWD)の後
に発生します(図1)。

リセットイン(MAX6364のみ)
RESET INは内部1.235Vリファレンスと比較されます。
RESET INの電圧が1.235Vよりも低い場合、リセットが
発生します。 RESET INコンパレータは、電源が故障しつ
つあることを知らせる低電圧ディテクタとして、また、
第2の電源リセットモニタとして使用することができます。
第2電源のリセットスレッショルド(VRTH)の設定は、次式
で求めることができます(「標準動作回路」を参照)。

ここで、 VREF = 1.235Vです。抵抗の選択を簡略に
するため、R2の値を選んでR1を計算して下さい。

SOT23、低電力µP監視回路
バッテリバックアップ付

表1. バッテリバックアップモードにおける
入力及び出力状態

PIN STATUS
VCC Disconnected from OUT
OUT Connected to BATT

BATT
Connected to OUT. Current drawn from
the battery is less than 1µA (at VBATT =
2.8V, excluding IOUT) when VCC = 0.

RESET/RESET Asserted
BATT ON High state

MR, RESET IN,
WDI Inputs ignored

V V R
RRTH REF= +





  1

2
1

R R V VRTH REF1 2 1   /  = ( ) −[ ]
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RESET INでの入力電流は最大25nAであるため、精度
を損なわずに大きな値(最大1MΩまで)をR2に使用でき
ます。例えば「標準動作回路」において、MAX6362は2個
の電源電圧を監視します。4.60V規格設定済リセット
スレッショルド付の第2の5Vロジック又はアナログ電源
を監視するためには、R2 = 100kΩを選択してR1 =
273kΩを計算して下さい。

リセット出力
µPのリセット入力は既知の状態でµPをスタートしま
す。 MAX6361−MAX6364 µP監視回路は、パワー
アップ、パワーダウン及び低電圧条件におけるコード
実行エラーを防ぐためにリセットを発生します。素子に
よって、RESETはロジックロー又はハイになることが
保証されます(「型番」を参照)。RESET又はRESETは、
VCCがリセットよりも低い時及びVCCがリセットスレッ
ショルドより高くなった後少なくとも150ms(tRP)の
間発生し続けます。MRがローの時(MAX6361)及び
RESET INが1.235 Vより低い時(MAX6364)にも
RESET又はRESETが発生します。MAX6362のウォッチ
ドッグ機能はウォッチドッグタイムアウトに従って
パルスを発生するためにRESET(又はRESET)を引き起こ
します(図1参照)。

アプリケーション情報 _________________

バックアップ電源がない場合の動作
MAX6361−MAX6364は、バッテリバックアップアプリ
ケーション用に設計されています。バックアップバッテリ
を使用しない場合は、VCCをOUTに、BATTをGNDに
接続して下さい。

バックアップバッテリの交換
BATTが0.1µFコンデンサでグランドにデカップリング
されている場合、VCCが有効であればバックアップ電源を
除去してもリセットパルスが発生することはありま
せん。本素子は、VCCがリセットスレッショルド電圧よりも
高い時にはバッテリバックアップモードに入りません。

負方向のVCCトランジェント
これらの監視回路は、短時間の負方向のVCCトラン
ジェントに対して耐性を持っています。VCCに小さな
グリッチが発生する度にµPをリセットすることは、
通常好ましくありません。

「標準動作特性」に、リセットパルスが発生しない範囲
における「Maximum Transient Duration vs. Reset
Threshold Overdrive」のグラフを示します。このグラフ
は、負方向へのパルスをVCCに印加して測定した結果
です。まず、VCCから開始され、示された値だけリセット
スレッショルドよりも低い電圧(リセットスレッショルド
のオーバドライブ)まで達します。グラフは、リセット
パルスを発生しない範囲での負方向へのVCCのトラン
ジェントの最大許容パルス幅の標準値を示しています。
トランジェントの大きさが増加するに従って(リセット
スレッショルドよりさらに低下)、最大許容パルス幅は
低下します。通常、リセットスレッショルドよりも
100mV低く落ちる持続時間が30µsのVCCトランジェント
に対してはリセットパルスが発生しません。
0.1µFのバイパスコンデンサをVVCCピンのできるだけ
近くに取り付けることにより、トランジェントの耐性
を強化できます。

RESET

WDI

tRPtRP

tWD

tWD = WATCHDOG TIMEOUT PERIOD
tRP = RESET TIMEOUT PERIOD

tWD

図1.  MAX6362のウォッチドッグタイムアウト期間及びリセットアクティブタイム
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(MAX6362のみ)
ウォッチドッグタイマ監視ソフトの動作をより円滑に
するには、ウォッチドッグ入力をロー、ハイ、ローと
パルス発振するよりは、ウォッチドッグ入力をプロ
グラム上の異なるポイントでセット及びリセットして
下さい。この方法はウォッチドッグタイマがループ内で
リセットを繰り返す“スタック”ループを避けることで、
ウォッチドッグの時間切れを防止します。図2はフロー
ダイアグラムの例を示します。ここで、WDIを駆動する
I/Oはプログラムの最初でローに設定され、各サブルー
ティン又はループの最初でハイに設定され、再びプログ
ラムが最初に戻る時にローに設定されます。プログラム
がサブルーティンで停止してしまう場合、I/Oは継続的
にローに設定されウォッチドッグタイマが時間切れを
容認することでリセットを発生するため、問題は即座
に修正されます。

SOT23、低電力µP監視回路
バッテリバックアップ付

START

SET
WDI
LOW

RETURN

END

SUBROUTINE 
OR PROGRAM LOOP

SET WDI
HIGH

図2.  ウォッチドッグフローダイアグラム
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AAGO

AAGU
AAGT
AAGS
AAGR

AAGV

AAGG
AAGF

AAGW

AAGQ

AAGN

AAGP

AAGH

AAGL

AAGI

TOP
MARK

AAGJ

AAGM

AAGK

MAX6364PUT29*

MAX6364HUT29
MAX6364HUT31
MAX6364HUT44
MAX6364HUT46*

MAX6364HUT26

MAX6364LUT44
MAX6364LUT46*

MAX6364HUT23

MAX6364PUT23

MAX6364PUT31

MAX6364PUT26

MAX6364LUT31

MAX6364PUT46*

MAX6364LUT29*

PART

MAX6364LUT26

MAX6364PUT44

MAX6364LUT23

AAFW

AAGC
AAGB
AAGA
AAFZ

AAGD

AAFO
AAFN

AAGE

AAFY

AAFV

AAFX

AAFP

AAFT

AAFQ

TOP
MARK

AAFR

AAFU

AAFS

MAX6363PUT29*

MAX6363HUT29
MAX6363HUT31
MAX6363HUT44
MAX6363HUT46*

MAX6363HUT26

MAX6363LUT44
MAX6363LUT46*

MAX6363HUT23

MAX6363PUT23

MAX6363PUT31

MAX6363PUT26

MAX6363LUT31

MAX6363PUT46*

MAX6363LUT29*

PART 

MAX6363LUT26

MAX6363PUT44

MAX6363LUT23

MAX6362PUT29*

MAX6362HUT29
MAX6362HUT31
MAX6362HUT44
MAX6362HUT46*

MAX6362HUT26

MAX6362LUT44
MAX6362LUT46*

MAX6362HUT23

MAX6362PUT23

MAX6362PUT31

MAX6362PUT26

MAX6362LUT31

MAX6362PUT46*

MAX6362LUT29*

PART

MAX6362LUT26

MAX6362PUT44

MAX6362LUT23

MAX6361HUT29
MAX6361HUT31
MAX6361HUT44
MAX6361HUT46*

MAX6361HUT26
MAX6361HUT23

MAX6361PUT31

MAX6361PUT46*
MAX6361PUT44

MAX6361PUT29*

MAX6361LUT44
MAX6361LUT46*
MAX6361PUT23
MAX6361PUT26

MAX6361LUT31
MAX6361LUT29*

PART

MAX6361LUT26
MAX6361LUT23

AAFE

AAFK
AAFJ
AAFI
AAFH

AAFL

AAEW
AAEV

AAFM

AAFG

AAFD

AAFF

AAEX

AAFB

AAEY

TOP
MARK

AAEZ

AAFC

AAFA

AAES
AAER
AAEQ
AAEP

AAET
AAEU

AAEL

AAEJ
AAEK

AAEM

AAEE
AAED
AAEO
AAEN

AAEF
AAEG

TOP
MARK

AAEH
AAEI

*Sample stock generally held on standard versions only. Contact factory for availability of nonstandard versions. 

デバイスマーキングコード_____________________________________________________

✓

✓

RREESSEETT
PUSH-
PULL

✓

✓

✓

RESET
IN

✓

✓

✓

RESET
OPEN
DRAIN

✓

✓

MAX6364PUT_ _
MAX6364HUT_ _

RREESSEETT
OPEN
DRAIN

✓MAX6363LUT_ _
✓MAX6363PUT_ _
✓MAX6363HUT_ _

MAX6364LUT_ _

✓MAX6361HUT_ _

PART BATT
ON

MANUAL
RESET
INPUT

MMRR

✓✓MAX6361PUT_ _
✓✓MAX6361LUT_ _

✓MAX6362LUT_ _
✓MAX6362PUT_ _

✓MAX6362HUT_ _

WATCHDOG
INPUT WDI

✓

✓

✓

選択ガイド _________________________________________________________________
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GND

VCCBATT ON

1 6 BATT

5 OUT

RESET, RESET

MAX6363

TOP VIEW

2

3 4

GND

VCCRESET IN

1 6 BATT

5 OUT

RESET, RESET

MAX6364
2

3 4

SOT23-6SOT23-6

GND

VCCWDI

1 6 BATT

5 OUT

RESET, RESET

MAX6362
2

3 4

SOT23-6

ピン配置(続き) ______________________________________________________________

標準動作回路 ________________________

BUS

RESET

OUT

GND

BATT

RESET IN

VCC

VCC

VCC

GND

µP

GND

SRAM

0.1µF

R2

R1

0.1µF

RESET

UNREGULATED
DC VOLTAGE

3.6V Li+
BATTERY

2.4V TO 5.5V

MAX6364

チップ情報 __________________________
TRANSISTOR COUNT: 720
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パッケージ _________________________________________________________________
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NOTES

Maximは完全にMaxim製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。Maximは随時
予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。｢Electrical Characteristics (電気的特性)｣の表に示すパラメータ値(min、maxの各制限値)は、このデータ
シートの他の場所で引用している値より優先されます。
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